
使命：车规SoC+高端MCU超市双战略 让万物互联更智慧 让智慧生活更美好
愿景：AIOT多核异构HK32MCU为核心 打造航顺无边界生态平台级企业
 

上海办事处



       航顺芯片2013年成立于深圳，在成都和上海设立分公司和办事处，作为世界顶级CPU
研发团队，我们致力以“车规SoC+高端MCU超市双战略、让万物互联更智慧让智慧生活更
美好”为使命，实现“AIOT多核异构HK32MCU为核心、打造航顺无边界生态平台级企业”
的伟大愿景。
       已量产数模混合8寸130nm至12寸40nm七种工艺平台，ARMCortex-M0、M0+、
M3、M4及RISC-V等二十六大家族300余款工业/商业/车规级、通用/专用/定制化32位
MCU。航顺HK32MCU分为经济型、主流型、低能耗型、高性能型、专用型和创新型。与
小米、长虹、康佳、海信、TCL、创维、友讯达、上海沪工、众辰等企业完成批量交付。
同时与国内众多高校及ARM-KEIL、IAR等达成长期生态计划和战略合作，用工匠精神建
立完善的航顺HK32MCU产品阵列和生态体系。
       深圳市国资委深投控、深创投、汇顶科技、中航、海尔、方广资本、顺为资本、美格
智能、中科院国科投等战略股东从资金、供应链、智能终端应用全面赋能。航顺芯片先后
获得国家级专精特新重点小巨人、国家级高新技术企业、中国创新创业大赛深圳总决赛亚
军、深圳十大风云人物、深圳三十大创业榜样、深圳百名创新奋斗者等荣誉，共计申请知
识产权发明专利超过200件并正在持续增长中。

战略投资方介绍：
       深圳市国资委深投控：2021年世界500强排名396位，公司注册资本280.09亿元，
全资、控股企业41家，其中上市公司13家。
       深创投：1999年由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立，现注册资本100亿元，
管理各类资金总规模约4250亿元。
       汇顶科技（SH603160）：基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商。产
品和解决方案已经广泛应用于华为、OPPO、vivo、小米、Samsung、Google、Amazon、
Dell、HP、LG、一加、Nokia、ASUS等国际国内知名品牌，服务全球数亿人群。
       顺为资本：由雷军先生和许达来先生创立于2011年，目前管理超过50亿美元规模的
美元和人民币双币基金。出资人主要来自于主权基金、家族基金、母基金及大学基金会等
全球顶级投资机构。
       海尔资本：海尔汇智，是海尔旗下投资科技供应链、半导体相关高端智能制造的专业
基金。
       方广资本：由前华为公司轮值CEO和前富达风险投资公司（Fidelity Asia）中国区合
伙人联合创立。主要投资处于成长爆发期的科技类企业，诸多被投企业已成为行业领军
者，并保持高速成长势头。
       中科院国科投：是中国科学院国有资产经营有限责任公司控股、国务院国有资产监督
管理委员会和员工持股公司参股的专业投资管理公司。
       中航集团：中航集团是由中央管理的国有特大型企业，下辖100余家成员单位、26家
上市公司员工逾45万人。注册资本640亿人民币年营业额达4000多亿人民币。世界500强
企业排名143位。
       美格智能（股票代码：002881）：全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，物
联网行业客户已经遍及全球100多个国家和地区，物联网研发人员规模超过千人。
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